附件10
[bookmark: _GoBack]芯片产品量产前首轮流片项目申报表
申报单位盖章：                                                 填报时间：    年  月  日
	一、基本情况

	申报单位
	
	统一社会
信用代码
	

	详细地址
	
	邮政编码
	

	注册时间
	
	联系人及电话
	

	法人代表
	
	性质（国有、民营、外资、其他）
	
	注册资本
（万元）
	

	开户银行
	
	账号
	
	信用等级
（附证明）
	

	在职职工人数（人）
	
	其中：研发人员
	
	研发人员占职工总数比重
	

	资产总额（万元）
	
	净资产（万元）
	
	固定资产总额
	

	流动资产总额
（万元）
	
	负债总额
（万元）
	
	资产负债率
	

	经营指标
年度
	营业收入
（万元）
	设计销售    （营业）收入（万元）
	自主设计销售
（营业）收入
	利润
（万元）
	税金
（万元）

	2020年
	
	
	
	
	

	2021年
	
	
	
	
	

	2022年上半年
	
	
	
	
	

	二、项目情况

	项目名称
	
	项目起止时间
	
	项目责任人
及手机
	

	项目总投资
（万元）
	
	自筹资金
（万元）
	
	项目投入
研发人员数
	

	应用领域
	
	芯片产品流片费用（万元）
	
	申请补贴金额
	

	项目主要建设内容
和达成指标
	可在《项目实施说明书》中详细说明。

	项目创新性分析
	可在《项目实施说明书》中详细说明。

	项目新增营业收入
（万元）
	
	项目新增利润
（万元）
	
	项目新增税收
（万元）
	

	项目新增出口创汇
（万美元）
	
	项目新增知识产权情况
	
	项目完成后员工增减人数
	

	三、流片资金统计（不含税）

	产品类别
	（至少在申报范围中选择一项）

	设计工艺
	

	产品描述
	

	流片制作厂商
	
	流片支出经费
	万元

	掩膜版制作厂商
	
	掩膜版支出经费
	万元

	对外获取
IP来源厂商
	
	IP支出经费
	万元

	保险机构
	
	保险费用
	万元

	检测认证机构
	
	检测认证费用
	万元

	 流片资金合计                万元
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